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화聾산업도 타 산업과 마찬升지로 20C의 단순 

계죄판매를 똥해 부가가치를 참詞는 장치산업에 

기초를 둔 1차 산업으로부터 21C에는 서비스개념 

이 접목퇸 "Total Service 사업''으로 그 패러다임 

이 전환되고 있다 전혈퍽 잠치산업인 과거믜 화확 

산업범주안에 머罟러서는 더이상 부가가치창출이 

어렵고 정밀A의件 및 전자재료 등과 같이 타 산업 

부분과의 련계를 동햔 사업다갸화 및 글로벌화를 전 

략적으로 추진해야만 부가升치升 보잠퇸다 이는 핵 

심기술히 거대 초기투자를 필•盅루 하는 자본집•햑적 

잠치산업에 요구되던 공정기술로부터 전布똥산/재 

科생冑의학 등 복햡적빈 기술로 전환됨믈 뜻햔다

고부升升치를 外진 화聲산업으로서 생명공학; 펌 

밀화착 등믈 휩게 떠몰릴 수 있지만■ 현개 外잠 곽 

광믈 받고 있는 rr산업의 근간믈 이루는 재료산업 

역시 화建산업의 중요햔 햔 뿌리라고 생과하는 사 

람은 그리 많지 苗다 오리나하가 처해있는 현실믈 

보■면 오리가 가야찰 길 역시 rr■산업이고 또한 삼 

성전자가 세계 ［旧am 챈산의 가장 많은 양믈 샌산 

햔다는 사실로 즙명되어져 왔다

21€ 외학計머외 니터다임 
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그림 1 화학산먼 玷러다임의 번화

29

mailto:esjeong@ats.go.kr


시책논단

60년대부터 불어쫀 견계화의 바람은 毕리를 현 

개 ■수준弗지 끌어몰리는데 지대캰 공헌믈 하였다 

하지만; 그 시대조류에서 오리:가 간과해왔던 것은 

기초기술이었다 현 우리산업에서 까장 치명적인 

부분이 생산기술이 아닌 기초기술의 취•야에서 오는 

원천기술 미흡에 있다고 해도 과언이 아니다 따라 

서 일부품목에서 세계 1위를 점유하고 있지만 원천 

기술 사묭에 따른 로얄티를 지급件며야만 해다 産 

론 재료기술만이 rr 산업의 원천기술이라고 찰 中 

는 없지만 많은 원천기술이 재료기술메 치중하여 

있다는 것은 주목찰 만햔 사실이다

반도쳬와 LC□분샤께서 세계적인 경쟁력믈 갖고 

있는 오리나라가, 아직■紆지 rr재료 분:야에 화확산 

업의 지원 및 기술확보&력이 부족해다는 것은 계 

속해서 지적되어온 문계점이다 아직■舛지는Form

ulatian 기술믈 주축으로 하는 •수준이며, 원천특허 

미확보와 원개료 계호기술의 해뫼의존도 특히 빌 

본 의존도가 매무 높은 미선숙 사업이다, 따라서 잠 

기적인 전자산업의 발전에 대챤 지원기능과 玷내 

재료기술의 발전믈 위해서라도 rr 재료 산업의 발 

전은 괼수 불가결한 것이다

N 현 황

rr용 재료산업은 迎년 현개 세계수요과 총 

彻억불에 이르고 慾卒 연평균 성장률이 20%이삼 

예사되는 고성잠 산업이다, 그러나, 세계 1。대 rr 

용 개료 업쳬 중 6개 업췌가 일본업쳬이며 대부분 

믜 계품레서 주요 일본기업이 세계 1위의 시장점备 

뮬믈 펌爵고 있어 毕리나라뮈 경个 대일본 의否도 

升 매早 높은 분야이다

rr 산업에 사용되는 재료의 종류는 매우 다法하 

고 광범위하며 특히 S Time On 円妒升 요구 

퇸다，村무기화학계품에서 ■첨단 세라믹/1咅속재료 

外지 광범위캰 개류가 사용되며 단일품목만으로 사 

업선이 부폭캰 계품이 많으며 ■糸사품목의 계열화 

에 의한 사업화가 괼요하다 또햔 펑밀화학과 같이 

기술집햑도가 높으며 햡성기술, 배햡기술, 디바이 

스 조럽기술 및 성능평가기술 등 복햡퍽 기술확보 

가 걸中퍽 인 사업으로 기술확보시 파급효과가 매毕 

크다고 찰 命 있다 특히 中요자의 요구기준이 매毕 

祚다롭고 中요자 별로 별도 鹹믈 마련하기 때문 

에 中요자와 공급자의 켭텩관계가 밀접해야: 하고 

전반적으生 개표의 Life cycle이 짧고 기술변화 속 

도升 呼르다, 21세기 IT 산업용 소개도 역시 蕾흔 

계품주기, 다품종, 엄격캰 계품신뢰성 든믈 특징으 

로 하고 있으며 광범위캰 ■첨단산업믈 그 中요대삼 

으로 하고 있으므更 지속적이며 叫른 기술변화페 

대믕하는 기술역량믈 확보하고 단순 원료사업보다 

는 까곰퇸 소재 또는 부품으로 value chain믈 연잠 

하여 고부가升치를 추고寻는 것이 바람직한 것으로 

퐌단퇸다

话내믜 rr■산업은 90년 卒반부터 반도쳬 DRAM 

및 TFT-LCD레서 세계 1위믜 위치로 도啊였으 

나, 기반이 되는 원천재료기술베서는 경쟁력이 때 

毕 취桐다 세계 rr재료 商억불중 w 내외의 

中요기北믈 가지고 있믐에도 핵심재료의 해괴의폰 

도 특히 일본 믜폰도外 매中 높다 rr재료 줍레서 

도 帰기개료 분야에 있어서는 수입비중이 80%
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이삼이며, 일부개료는 전량수입에 의존하고 있어, 

개息기술의 종속믈 벗어나지 못하고 있다 또햔 국 

내度 漏업쳬들은 대부분 챱작，혹은 기술도입에 

의해 이루어졌으며, 자쳬개발에 의챤 사업화는 일 

부 품목에 캰펌되어 있다

국내 rr재료산업의 최대 취약점은 원천■罟질특허 

부재, 관련 산업계/1정부/전문연구기관간의 켭텩 

Syre®부개 및 장기적 안목에서의 M 투자미 

흡믈 들 中 있다 원천■皆질특허믜 확보는 유■기 EL 

분야헤서 코닥이 차지하는 위치에서 볼 中 있듯이, 

시잠믈 선점하고 기술*위를 확보찰 中 있는 기반 

이 퇸다 ET재료 산업의 뮥선믈 위한 협력 S河 

r穿부재는 최근 FT재孟 부야께 대한 관침 및 개발 

의 활성화로 인해 정부쎄서도 부품/재료 육성방 

얀”믈 확절하기도 하였지만, 구내 화학업쳬들 간의 

중복투자, 대기업/1중生기업/1벤처기업간의 대승적 차 

원에서의 협력이 전무캰 삼홤시다, 瞽卒 각광믈 받 

믈 광재료분야의 예를 보더라도 선진국에서는 기초 

소재부터 최종 계품까지 활발햔 변구升 이루어 지 

고 있으나, 국내에서는 실계 삼업화페 있어서는 핵 

심재注헤 대햔 사업화보다는 디바이스 사업에 투자 

外 집중되고 있는 것이 현실이다 특히 광개료 부야 

에서는 Fluarinated MlcmtiEr의 설계, 햡선 및 중 

햡이 핵심기술임에도 관련 국내 촤확업쳬믜 기술력 

취햑 및 관련 원천풀질 특허의 선진국 독펌으로 인 

해 우•기 광재료 부야의 사업화게는 많은 어려뭄이 

있다

21세기 ET 산업묭 신화확소재도 역시 짧은 계품 

주기, 다폼퐁, 엄격햔 계품신뢰성 등믈 특징으로 하 

며, 시장규모가 瘫년경 中백조원에 달찰 것으로 

예상되는 고성장부야이다 아래의 그림과 같이 광 

범위캰 ■첨 단산업믈 그 수요대산으로 하고 있으므로 

지속적이며 叫른 기술변화圳 대응하는 기會역량믈 

확보하고 단순 원료나업보다는 가곰뵌 소개 또는 

부품으루 Y31LE 나攻믈 변장하叫 고부升升치 를 추 

구하는 것이 바람직햔 것으로 관단퇸다,

■히0 *01 *02 *03 弔4 P5

口 簣도제소패 댜△■러이소개

I ] 선지소재 Q 기m소훼
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그림 2. 국내 rr 재료 牛묘동함 띠

2.760

《단워 : 먹원） 수묘

■ 추님

기능소职
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31 IT 산업 시장 동향

rr■묭 재료산업은 수요처에 따라 크게 반도췌, 

pc日 디스플러이, 똥신 전지 및 기타재료등으로 

구普 가능하다 반도쳬丿회로관련 개료레는 師이퍼, 

포토마△旦 포토러지스트 공정件품, 리드포러임, 

반도쳬봉지개(EMC) 등이 핵심재료라 찰 中 있다 

디스플러이 재료에는 lcd봉 액정, 편광걸름 rro 

유리기판, 도광판 폴리이미 드 및 컬러 러지스트등이 

핵심개료라 찰 수 있으며 이외에 EL FED, 플라스 

터 LCD 관련 재료升 차세대 재료라 찰 수 있다 이 

러햔 분류에 믜햔 갹 rr 재료산업의 m년 시잠 

규모가 그림 4에 잘 나타나 있다 그림 4레서 보는 

바와 같이 반도쳬재료시장이 최 대규모를 나타내며 

뒤를 이어 PCB, 데이터저잠때췌의 시잠규모가 크 

다 디스플러이믜 경오는 평판디스플러이 중 LCD 

분7야풊침으로 ■하여 35억불의 시장규모를 가지고 

있다



그림 4. 29□□넌 rr 재료 는야벌 시팜규모

4 우리원의 후진 현촹

그림 4에서 살펴본 대로 인쐐회로용 배선 기판 

（FC旧）은 1敏）년대에 개발퇸 이래로 전방위산업인 

컴芹터, 전자게품, 이동 똥신기기 및 곽종 정보똥신 

잠비의 핵심 부품으로 오늘날에 와서는 IC화 및 LSI 

화 같은 믕묭분야济지 넓게 확대되었고 그의 구성도 

복잡화, 다양화되는 추세이며 미국 전자회로 협회 

（EPO가 예측한 2032년 전세계 PCB 시장은 전년에 

비해 잠햔 3U억9300만 달러 규모를 혈선하고 

이중 햔耳은 贺서잠햔 18억始00만 달러（5家, 세계 

•5위） 규모를 혈선할 것으로 예측하고 있다,

전자계품에 사용되는 부품은 인쇄회로용 배선기 

관铤B）헤 반도쳬칩등믈 표면에 탑재햔 것으注서, 

부품의 표면 마운텅믈 위해 인쐐회로용 배선기판 

（PCB）의 구리 회로부에 표면쳐리升 매오 중요해지 

고 있으며 주퇸 표면쳐리 방법으로는 금, 帰기 땜 

납 보폰계（이司 C6F）, 땜납tMJ쇼r） 으로 도굼된 구 

리 배선 패턴믈 갖는 방법믈 사묭하고 있으며 현개 

표면처리방법으로 가장 많이 사묭되는 것은 HASL 

（Hot Air Solder Levelling）공법에 의한 납코텀 방 

식이나，HASLCHot Air Sokter L明噸공법에 

의한 납코텀 방법은 우해풀질인 줍금족 납/주석의 

챱咅믈 사용하고 있으므로 HASL 공법에 의한 납 

코팅 방식믈 대처하기 위햔 대안으로 8F쳐리 방 

법이 대두되고 있으며 그 사용 범위升 꾸준히 즙대 

되고 있다

이와 같이 우리나라의 PCB계주:산업은 갈수록 고 

도화되고 고집적화하여 그 시잠범위를 넓혀升고 있 

으며 단면 ■향면 등의 단순기판昭서 점차로 고도화 

되고 기술 집약적인 layer PCB）로 그

증가세가 이어지고 있으며 기술개발의 속도가 매毕 

件르고 수요 또캰 보다 고급화퇸 계품믈 요구하고 
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시책논단

있으나 계품생산에 괼요햔 부품 및 약품레 대햔 규 

격, 품질요건 등이 기술속도에 비하여 미비햔 삼태 

이고 확럽이 얀퇸 삼태에서 가 계주사별로 품질 규 

격믈 곽기 만들어 사용하고 있는 삼황이며 그나고卜 

대기업의 겸무에는 품질 검'*조건믈 갖추고 있으나 

중소기업인 경오 기술력 이 부폭하여 계품의 품질 

성능믈 확인할 수 없믐으로 관리가 계대로 이루어 

지지 얂아 대량불량이 발샌찰 소지가 많고 이와 같 

은 불량률의 증外로 챈산성믜 저하가 오려되고 있 

으므로 그에 대햔 품질시刘 규정믈 시급히 톽럽하 

여 이에 대처찰 걸요가 요구되고 있다

오리원에서는 PCB 전처리 화학件품에 대햔 단 

계퍽 표준화를 추고■하기 위하여 일차로 命몽성 플 

럭스에 대한 연구를 마치고 咅년剖 '수평 

EIASL(Hot Air Sokfer 确作11电용 수용성 플럭 

스 시험방법"에 대햔 圈규격믈 계정할 예정이다, 

또챤 2002■년 산기반 표준화현구 사업의 신규과계 

로 "OSP (Organic Soldeiability P说servative)의 

시험방법"믈 中행할 예정이며, 연구결과 및 현장적 

용 결과를 토대로 ES규격믈 계정할 예정이며, 국 

계규격으로의 도입믈 추진할 예펑이다

이러햔 耳용 화학소재의 단계적 규산화 개발 및 

표준화를 똥하여 中입에 의존爵고 있는 话내 rr묭 

화확소재 산업의 玷산화 개발믈 지원하고 현장에 

서의 품질관리 능력 發믈 통하여 국계경쟁력 강 

화게 이바지하고자 한다

5. 21세기 IT金 신화학소채 사업의 발전

세계시장믈 척전■外고 있는 일본 rr몽 재료 업쳬 

들의 동警믈 살펴보면 蕾卒 우리나라의 务세기 rr 

산업용 신화학소재의 발전전략믈 ■스럽하는데 있어서 

많은 도뭄이 되는데, 일본에서는 섬相화확/1금속/1세 

라믹 듬 다햐햔 화학업종의 업쳬들이 rr 재료 사업 

에 참여하고 있다 다야햔rr 재료 분야 중레서도 현 

개 가장 많은 일본 업쳬들이 참여하고 있는 분야까 

평판디스플레이 부야:이다 이는 기曰는 반도쳬 재 

료号야께 가강 많은 업쳬•들이 있었으나, 평판디스플 

러이 시잠의 급성잠으生 인한 결과이며, 互IE년경레 

는 디스플러이 시잠이 반도쳬시잠규모를 넘어설 것 

으로 예측한 결과硏기도 하다 특히 주목해야할 导야: 

가 광전자계품 관련 재료导야로 아직은 시잠 형성기 

로 볼 中 있으나, 囈卒 광동신분야뮈 폭발적 성장헤 

대비하여 다야햔 0沖#1熒trc血:$용 개忌들믈 개발 

및 시계품 출시를 하고 있다 근거리 통신망에 채용 

이 예살되는 FOF (Plastic CQtigl Fiber)부야에서 

는 Asahi, Mitsutishi Rayon, 광섬 弁 코팅개 부문 

에서도 JSR•이 시잠우위를 유지하고 있다

일본 화학업쳬중 반도쳬 패키지 재료민 成]。분야 

에서 세계 邮 雄이삼으로 세계 1위로 반도쳬 PR 

PoLyitnde 및 광섬유코팅개 분야께서 괄목할 만햔 

성장믈 하고 있는 Sutnitotno Eakelite 는 총매플액 

대비 口?용 개료 매줄비중이 5芷給에 이를 정도로ET묭 

재료사업믈 뮥성하고 있으며 연구개발투자도 총 연 

구개발비 熒억엔중 대부분믈 [T묭 재류께 투자하고 

있다 JSFI의 견오에는 총매줄액 대비 전자재료 매출 

비줍이 2•贺에 이르며, 1质억엔 中준믜 연구개발비중 

4贺■이사믈 rr 재료분샤께 투자하여 집줎뮥선하고 

있다
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표 i. 밀본 넘뮤闰학启속/세라믹 먼체들의 rr 재료 참며눈야 눈석표

& 결론

국내 rr용 개료 산업의 뮥선믈 위해서는 국가산 

업발전에 기여챨 구쳬퍽 기술개발에 목표 및 전략 

믈 ■徉럽하여 민간，출연연고 국계공동연구 등믈 통 

해 핵심원천기술믈 확보하고 장기퍽 안목에서의 

투자를 시행해야 한다 또한 rr 재료 산업이 대기 

업혈으로 전환됨믈 주시하■고 중소기업, 벤처기업간 

의 협력구도를 개펄럽해야만 햔다 이미 선진 rr 

개료 업췌들흔 기술 선점의 오위를 우기■하-기 위'하 

여 다햗햔 기술 Outsaurcing 전랴믈 구사하고 있으 

며 사업확장믈 위캰 활발햔 M&A升 이루어지고 

있다 그리고 국내 rr 업쳬들도 국산화에 대캰 감 

력햔 믜지를 外지고 국내 화확업계와의 공동개발 

및 기술계壽를 해야한다

국내 rr 산업은 중점추진사업 분야 선정, 원천■罟 

질특허 확보, 핵심원부개료의 국내기반확보, 국내 

전布정보똥신업쳬믜 쳬계적 기술협력 및 업쳬간믜 

■徉직계열화를 이导다면 5년 이내에 세계퍽 경쟁력 

믈 가지는 rr 재료 산업으로 성잠시킬 命 있믈 것 

이다

오리의 rr 재료 산업은 이身 일본에 비해 성장 

과절이나 계반조건에서 불리햔 것이 斗실이다 그 

러나 화外산업의 부홍 그리고 rr 산업 전반의 견 

쟁력 감화, 나아升서는 국：가견잰력 확보를 위해서 

라도 rr 개荒산업의 뮥선은 반드시 괼요햔 것이다 

rr 재注산업의 중요서 인식과사업자의 의礼 그리 

고 펑책적인 뒷받침이 어모러진다면 비록 늦은 줄 

발이지만 態村에 좋은 결실믈 이루어 낼 수 있믈 

것이라 퐌단퇸다
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